
예제 2 

비아 홀의 열 설계 

열 해석 

 

열 방출을 위해 비아 홀이 있는 모듈과 없는 모듈 사이의 온도 분포를 비교했습니다. 

비아 홀이 없는 모듈의 온도 상승은 2도 내였습니다. 허용 가능한 온도 상승 범위 내에 있었기 

때문에 모듈용 도구는 비아 홀 없이 설계되어, 비용 절감에 원인이 되었습니다. 

 

 

         
(비아 홀을 통한 온도 분포)                     (비아 홀을 통하지 않은 온도분포) 


